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Abstract (en)
[origin: WO2019158481A1] The present invention relates to an alloy comprising: - 75% to 77.5% gold, - 10% to 24.0% copper, - 0.1% to 10.0%
silver, - 0.1% to 1.1% palladium, - 0.1% to 2.0% tin, - 2% or less titanium, - 0.2% or less of at least one element selected from ruthenium, rhenium,
iron, iridium, cobalt, vanadium, molybdenum and mixtures thereof. The present invention also relates to the use of said alloy in the fields of jewellery
and watchmaking.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un alliage comprenant :- 75 % à 77,5 % d'or,- 10 % à 24,0 % de cuivre,- 0,1 % à 10,0 % d'argent,- 0,1 % à 1,1 %
de palladium,- 0,1 % à 2,0 % d'étain,- 2 % ou moins de titane,- 0,2 % ou moins d'au moins un élément choisi parmi le ruthénium, le rhénium, le
fer, l'iridium, le cobalt, le vanadium, le molybdène et leurs mélanges.La présente invention concerne également l'utilisation de cet alliage dans les
domaines de la joaillerie et de l'horlogerie.
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